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免责声明 

本文档仅提供阶段性信息，所含内容可根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因文档使

用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。 
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阅读指南 

 《申威 411CBGA 封装尺寸》主要描述了申威 411 处理器的封装尺寸等内容。 
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文档修订 

 

文档更新记录 

文档名 申威 411CBGA 封装尺寸 

版本号 V1.0 

创建人 研发部 

创建日期 2017-10-8 

 
 

版本更新 

版本号 更新内容 更新日期 

V1.0 初稿 2017-10-8 

   

   

   

 

 

 

技术支持 

可通过邮箱或问题反馈网站向我司提交产品使用的问题，并获取技术支持。 

售后服务邮箱：sales@swcpu.cn 

问题反馈网址：http://www.swcpu.cn/ 
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1.1 封装 
 

申威 411 处理器采用 FC-BGA 陶瓷封装（FC-CBGA 封装），封装引脚数量 1144，其外 观

如图 1-1、图 1-2 和图 1-3 所示，图 1-1 为顶视图，图 1-2 为底视图，图 1-3 为侧视图。 
 

 

 

图 1-1：申威 411 处理器（FC-CBGA 封装）顶视图 
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图 1-2：申威 411 处理器（FC-CBGA 封装）底视图 
 

 

图 1-3：申威 411 处理器（FC-CBGA 封装）侧视图 
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CBGA 封装的封装特征如下： 

1)  封装尺寸（长×宽×高） ：40mm×40mm×4.78mm（含焊球高度误差：±0.28mm） ； 

2) 引脚数量：1144；  

3) 引脚为 38×38 阵列，引脚分布参见图 2-5（图中垂直方向的字母和水平方向的数字 组成

每个引脚的位置） 。 


